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Safety Information for Motherboards

Electrical Safety

« Always disconnect the power supply from the outlet before installing, removing, or
relocating the motherboard.

+ Unplug all power cables before connecting or removing any components (e.g. drives,
expansion cards).

« Make sure the system is completely powered off and unplugged before working with
motherboard cables or connectors.

- Only use power strips or extension cords if approved by a qualified electrician, as
improper use can disrupt grounding.

« Ensure your power supply is set to the correct voltage for your region. Contact your
power provider if unsure.

+ Do not attempt to repair a damaged power supply yourself—contact a qualified
technician or your retailer.

Operational Safety

- Read all included manuals thoroughly before installing the motherboard or
connecting components.

- Before turning on the system, check that all cables are securely connected and that no
cables are damaged. If damage is found, contact your dealer immediately.

- Keep metal objects (e.g. paper clips, screws, staples) away from motherboard
connectors and circuitry to avoid short circuits.

- Protect the system from dust, moisture, and extreme temperatures. Only operate it on
a stable, dry surface.

« Use the motherboard only in environments with ambient temperatures between 10°C
and 40°C.

- If you encounter technical issues, consult a qualified technician or contact your retailer.

Battery Safety (Button/Coin Cell)

« This motherboard may use a CR2032 3V button cell battery. Do not attempt to charge
or disassemble it.

- Dispose of used batteries according to local regulations. Do not throw them in
household trash or incinerate them.

- Keep batteries used or new out of reach of children. Ingestion or insertion into the
body may cause severe injury or death.

- If a battery is swallowed or inserted into the body, seek immediate medical attention or
contact a poison control centre.

WARNING: INGESTION HAZARD

«This product contains a button cell or coin battery. Swallowing may
cause serious internal burns within 2 hours and can be fatal.

« Keep all batteries out of reach of children. Seek immediate medical
@ help if swallowed or inserted.

*For versions of this Quick Installation Guide in other languages, please visit the product page at www.sapphiretech.com.



Quick installation guide ¢ B650M-E

Chipset AMD® B650 chipset

CPU Support AM5 slot processors

2 x DDR5 memory slots

- Only support DDR5 memory

- Up to 7400 MT/s (OC)

Maximum system memory capacity: 96GB

- Support dual-channel memory technology

- Support Extended Profiles for Overclocking (EXPO) memory module
and Extreme Memory Profiles (XMP)

Memory

1 PCIE 4.0 x16 slot
Extended slot 1 PCIE 4.0 x4 slot

Audio Realtek® ALC897 high-fidelity decoding chip (support up to 5.1 channels)

Realtek® RTL8125BG network controller

Netwark function - Supports 2.5 Gigabyte Wired Network

1 DisplayPort interface
1 HDMI™ interface

; 6 USB 2.0 interfaces
Rear 0 interface 2 USB 3.2 interfaces
1 LAN (RJ45) interface
3 audio jacks

Front USB 1 USB 2.0 pin can expand 2 USB 2.0 interfaces
expansion interface 1 USB 3.2 Gen 1 pin can expand 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A interfaces

1 PCIE 5.0 M.2 supports 2280/2260 specification
Storage 1 PCIE 4.0 M.2 supports 2280/2260 specification
4 SATA 3.0 6GB/s

1 CPU fan pin (CPU_FAN)

1 water cooling pump pin (AIO_PUMP)

3 system fan pins (CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3)

. 3 5V ARGB pins (6V_ARGB_1, 5V_ARGB_2, 5V_ARGB_3)
Onboard pin 1 front audio pin (F_AUDIO)

1 front panel pin (F_PANEL)

1 clearing CMOS jumper (CLR_CMOS)

1 speaker pin (SPEAK)

1 serial port pin (COM)

DRAM yellow indicator light
CPU red indicator light
GPU white indicator light
BOOT green indicator light

Debugging indicator light

Mainboard size 244mm x 235mm




CPU Base
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When installing the CPU, please make sure your CPU uses the AM5 slot;
Align the two alignment points and a gold triangle indicator on the edge of the CPU and mainboard and insert them for installation.

AMNotice

« When changing the processor, due to the architecture of the AM5 processor, the system
configuration can be cleared and the BIOS is reset to the default values.

« Before installing or removing the CPU, please turn off the power and unplug the power cord from
the socket.

« Please keep the CPU protective cover after installing the processor. Sapphire® requires a protective
cover on the CPU base attached to the mainboard when it is returned to After-sales Services.

* When installing the CPU, please make sure that the CPU radiator is installed and the thermal
grease (or phase change film) is applied correctly. The CPU radiator is necessary to prevent
overheating and maintain system stability.

» Excessive temperature can seriously damage the CPU and system. Please make sure that the CPU
cooling system used can always work properly to protect the CPU from overheating and burning.

« If the CPU is not installed, please cover the CPU base protective cover on the CPU base to avoid

damage to the base.

M.2 Extended Interface

Install the M.2 module into the M.2 interface

1. Insert the M.2 device into the M.2 interface at a 30-degree angle and tighten the screws in the rear
2. Tighten the screws behind the M.2 interface

I
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PCl_E1~2 Expanded Slot DIMM Slot

p PCIE4.0x 16 d:]j%

P PCIE40x4 d

A Notice

« If you install a large and heavy graphics card, you need to use an auxiliary load-bearing bracket
tool to support its weight to prevent the slot and graphics card PCB board from deforming.
* When adding or removing the extended card, please shut down and turn off the power first.

SATA_1~4 Extended Interface

SATA_1~4 are four serial SATA 6Gb/s interfaces. Each interface can connect one serial
SATA device.

SATA_1~4




Memory Module Installation

Channel A Channel B

DIMMAL  DIMMA2

& Notice
» The DIMM slot of this mainboard only has single-sided ear clip. Be careful when installing or

removing the memory module to avoid damage to the slot.
« To ensure system stability in dual-channel mode, memory modules must be of the same type,

quantity and density.
« When the memory is overclocked, the stability and compatibility of the memory module depends

on the installed CPU and device.

Driver Installation

You can visit Sapphire official website (https://www.sapphiretech.com), search for the
product model, and find the corresponding driver in the technical support list for download.

BIOS Setup

e Enter BIOS: When the prompt message "Press DEL to run Setup" appears on the screen during
the computer startup or restart process, press <Delete> key to enter the BIOS setup interface.

o If the system has already started but you still want to enter the BIOS setup program, press
<RESET> key on the chassis to restart the computer or shut down the computer and then
restart it, and repeat the above steps to enter the BIOS.

e Under normal circumstances, the default BIOS program setup can meet the usage requirements
of most scenarios. It is recommended not to change the default BIOS setup unless necessary.



Information Table of Hazardous Substance Name and Content in the Product

Name and content of hazardous substances
) ) . Di "

Part Name . |Hexavalent [Polybrominated|Polybrominated| Dibutyl [Butylbenzyl Diisobutyl

Le?)d Mercur Cadn:jlum chromium | biphenyls |diphenylethersphthalate| phthalate G eﬁlggelllraeéyl phthalate

(Po) | y(Hg) | (Cd) |~ crun) (PBR) (PBDE) | (DBP) | (BBP) p(DEHP) (DIBP)
Circuit board
assembly X | O (0] O (0] (0] (0] 0] (0] ¢}
Antenna X | O (0] 0] (0] (0] (0] O (0] O
Metal X| o] o 0 0 o 0 0 o] 0
structural
Thermal module| X 0] 0] (@) O (0] O O (0] O

This table is compiled in accordance with the provisions of SJ/T 11364; some product models may not
contain certain componentsin the table.

O:indicates that the hazardous substance content of the component complies with the limit requirements
of GB/T 26572 "Limits of Restricted Substances in Electrical and Electronic Products" and its "Amendment
No.1"

X:indicates that the hazardous substance content of the component exceeds the limit requirements of GB/T
26572 "Limits of Restricted Substances in Electrical and Electronic Products" and its "Amendment No. 1",
but complies with the "Exception Requirements for the Application of Restricted Substancesin the
Compliance Management Catalogue".

Note 1: circuit board assemblies include printed circuit boards and their constituent components, such as
resistors, capacitors, integrated circuits, connectors, etc.

Note 2: the quoted environmental protection use period mark is determined based on the normal operating
conditions of the product (such as temperature and humidity).




Informations de sécurité pour cartes méres

Sécurité électrique

- Débranchez toujours I'alimentation de la prise secteur avant d'installer, de retirer ou de
déplacer la carte mere.

- Débranchez tous les cables d’alimentation avant de connecter ou de retirer tout
composant (ex : disques, cartes d'extension).

« Assurez-vous que le systeme est completement éteint et débranché avant toute
manipulation des cables ou connecteurs de la carte mere.

- Utilisez uniquement des rallonges ou multiprises approuvées par un électricien qualifié,
une mauvaise utilisation pouvant nuire a la mise a la terre.

- Vérifiez que I'alimentation est réglée sur la bonne tension pour votre région. Contactez
votre fournisseur d’électricité si vous avez un doute.

- Ne tentez pas de réparer une alimentation endommagée vous-méme — contactez un
technicien qualifié ou votre revendeur.

Sécurité d’utilisation
« Lisez attentivement tous les manuels fournis avant d'installer la carte mére ou de
connecter des composants.

« Avant d’allumer le systéme, vérifiez que tous les cables sont correctement connectés
et non endommagés. En cas de dommage, contactez immédiatement votre
revendeur.

- Gardez les objets métalliques (ex.: trombones, vis, agrafes) éloignés des connecteurs et
circuits pour éviter les courts-circuits.

- Protégez le systéme de la poussiére, de I'humidité et des températures extrémes.
Utilisez-le uniquement sur une surface stable et seche.

- Utilisez la carte mére uniqguement dans des environnements avec des températures
ambiantes entre 10 °C et 40 °C.

- En cas de probléme technique, consultez un technicien qualifié ou contactez votre
revendeur.

Sécurité des piles (bouton/monnaie)

« Cette carte mére peut utiliser une pile bouton CR2032 de 3 V. Ne tentez pas de la
recharger ou de la démonter.

- Eliminez les piles usagées conformément a la réglementation locale. Ne les jetez pas a
la poubelle ou au feu.

- Gardez toutes les piles — usagées ou neuves — hors de portée des enfants. Lingestion
ou l'introduction dans le corps peut entrainer de graves blessures ou la mort.

« En cas d'ingestion ou d'introduction dans le corps, consultezimmédiatement un
médecin ou un centre antipoison.

AVERTISSEMENT : RISQUE D’INGESTION

« Ce produit contient une pile bouton ou une pile de type piece.
Lingestion peut provoquer de graves bralures internes en seulement 2
heures et peut étre mortelle.

- Gardez toutes les piles hors de portée des enfants. Consultez
immédiatement un médecin en cas d'ingestion ou d'introduction.
*For versions of this Quick Installation Guide in other languages, please visit the product page at www.sapphiretech.com.



¢ B650M-E

Guide d'installation rapide

Chipset AMD® B650 chipset
uc Prise en charge des processeurs a emplacement AM5
2 emplacements de mémoire DDR5
- Prise en charge de la mémoire DDR5 uniquement
R - Jusqu’a 7400 MT/s (OC)
Mémoire

Capacité maximale de la mémoire du systéme: 96GB

- Prise en charge de la technologie de mémoire a double canal

- Prise en charge des modules de mémoire EXPO (Extended Profiles for
Overclocking) et XMP (Extreme Memory Profiles)

Emplacement étendu

1 emplacement PCIE 4.0 x16
1 emplacement PCIE 4.0 x4

Audio

Puce de décodage haute fidélité Realtek® ALC897 (prise en charge jusqu’a 5.1 canaux)

Fonction réseau

Contréleur réseau Realtek® RTL8125BG
- Prise en charge du réseau cablé 2,5 gigaoctets

Interface 10 arriere

1 interface DisplayPort
1 interface HDMI™

6 interfaces USB 2.0

2 interfaces USB 3.2

1 interface LAN (RJ45)
3 prises audio

Interface USB
étendue a l'avant

1 broche USB 2.0 peut étendre 2 interfaces USB 2.0
1 broche USB 3.2 Gen 1 peut étendre 2 interfaces USB 3.2 Gen 1 type-A

Stockage

1 PCIE 5.0 M.2 prend en charge la spécification 2280/2260
1 PCIE 4.0 M.2 prend en charge la spécification 2280/2260
4 SATA 3.0 6 Gols

Broche intégrée

1 broche de ventilateur de 'UC (CPU_FAN)

1 broche de pompe de refroidissement a eau (AIO_PUMP)

3 broches de ventilateur systeme (CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3)
3 broches ARGB 5V (5V_ARGB_1, 5V_ARGB_2, 5V_ARGB_3)

1 broche audio avant (F_AUDIO)

1 broche de panneau avant (F_PANEL)

1 cavalier d’effacement CMOS (CLR_CMOS)

1 broche de haut-parleur (SPEAK)

1 broche de port série (COM)

Témoin lumineux de

Témoin lumineux jaune DRAM
Témoin lumineux rouge UC
Témoin lumineux blanc GPU
Témoin lumineux vert BOOT

Taille de la carte mere

244mm x 235mm




Base de I’'UC
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Lors de l'installation de I'UC, assurez-vous que votre UC utilise I'emplacement AM5 ;
Alignez les deux points d’alignement et I'indicateur triangulaire doré sur le bord de 'UC et de la carte mére et insérez-les
pour l'installation.

ORemarque

« Lors du changement de processeur, en raison de I'architecture du processeur AMS5, la configuration
du systeme peut étre effacée et le BIOS est réinitialisé a la valeur par défaut.

« Avant d’installer ou de retirer 'UC, veuillez mettre 'UC hors tension et débrancher le cordon
d’alimentation de la prise.

« Veuillez conserver le couvercle de protection de 'UC apres I'installation du processeur. Sapphire®
exige un couvercle de protection sur la base de 'UC attachée a la carte mére lorsqu’elle est
renvoyée au service aprés-vente.

« Lors de l'installation de I'UC, assurez-vous que le radiateur de 'UC soit installé et que la graisse
thermique (ou le film a changement de phase) soit appliquée correctement. Le radiateur de 'UC est
nécessaire afin d’éviter la surchauffe et maintenir la stabilité du systéme.

» Une température excessive peut sérieusement endommager I'UC et le systéme. Veillez a ce que le
systeme de refroidissement de I'UC utilisé puisse toujours fonctionner correctement afin de protéger
'UC contre la surchauffe et les brdlures.

« Si 'UC n’est pas installée, veuillez couvrir le couvercle de protection de la base de 'UC afin d’éviter
d’endommager la base.

Interface étendue M.2

Installez le module M.2 dans l’interface M.2

1. Insérez le périphérique M.2 dans l'interface M.2 a un angle de 30 degrés et serrez les vis a l'arriere
2. Serrez les vis derriére l'interface M.2

3V



Emplacement étendu PCI_E1~2

p PCIE 4.0 x 16 4f[j%

P PCIE4.0x4

& Remarque

« Si vous installez une carte graphique lourde et de grande taille, vous devez utiliser un outil
de support de charge auxiliaire afin de supporter son poids et d’éviter la déformation de
'emplacement et de la carte PCB de la carte graphique.

« Lorsque vous ajoutez ou retirez la carte étendue, veuillez tout d’abord éteindre et mettre
hors tension.

Interface étendue SATA _1~4

SATA_1~4 sont quatre interfaces série SATA 6Gb/s. Chaque interface peut connecter un
périphérique SATA en série.

SATA_1~4




Memory Module Installation

Canal A Canal B

DIMMA1 DIMMA2

& Remarque

» L'emplacement DIMM de cette carte mere n’a qu’un seul clip d’oreille sur un c6té. Faites attention
lorsque vous installez ou retirez le module de mémoire afin d’éviter d’endommager
'emplacement.

« Pour assurer la stabilité du systeme en mode bicanal, les modules de mémoire doivent étre du
méme type, de la méme quantité et de la méme densité.

« Lorsque la mémoire est overclockée, la stabilité et la compatibilité du module de mémoire
dépendent de I'UC et du dispositif installés.

Installation des pilotes

Vous pouvez visiter le site officiel de Sapphire (https://www.sapphiretech.com), rechercher
le modéle du produit et trouver le pilote correspondant dans la liste de I'assistance
technique a télécharger.

Configuration du BIOS

e Entrez dans le BIOS : Lorsque le message d’invite « Appuyer sur DEL pour lancer la
configuration » (« Press DEL to run Setup ») apparait a I'’écran lors du processus de démarrage
ou de redémarrage de I'ordinateur, appuyez sur la touche <Supprimer> ( <Delete>) afin d’entrer
dans l'interface de configuration du BIOS.

e Si le systéme a déja démarré mais que vous souhaitez toujours entrer dans le programme de
configuration du BIOS, appuyez sur la touche <REINITIALISER> (<RESET>) du chassis afin de
redémarrer I'ordinateur ou arrétez I'ordinateur puis redémarrez-le, et répétez les étapes
ci-dessus afin d’entrer dans le BIOS.

e Dans des circonstances normales, la configuration par défaut du programme BIOS peut
répondre aux exigences d'utilisation de la plupart des scénarios. Nous vous recommandons de
ne pas modifier la configuration par défaut du programme BIOS, sauf en cas de nécessité.



Tableau d'information sur les noms et la teneur en substances dangereuses dans le produit

Nom et contenu des substances dangereuses
. . Phtalate de

Nom de la piece .| Chrome |Polybromobip Polybromodiph|Phtalate de| Phtalatede ~ |Phtalate de

PIECE Plomb Mercure (Cadmiurm| ey plent hényles | ényléthers | dibutyle bubtgf e‘red | di2-&hyhenye) | diisobutyle

(Po) | Hg | (€A | icqw) | (peB) (PBDE) | (0BP) (ng) DEH | (DIP)

Assemblage
de circuitsg X| 0 o o 0 0 ) ] 0 )
Antenne X | O (0] o] (0] (0] (0] 0] (0] ¢}
Pieces
structurelles X (@) (0] (6] (0] (0] (0] ¢} (0] ¢}
en métal
Module
thermique X | O (0] O (0] (0] O O (0] O

Ce tableau est établi conformément aux dispositions de la norme SJ/T 11364 ; certains modeles de produits
peuvent ne pas contenir certains composants figurant dans le tableau.

0:indique que la teneur en substances dangereuses du composant est conforme aux limites fixées par la
norme GB/T 26572 « Limites des substances a usage restreint dans les produits électriques et
électroniques » et de son « amendement n° 1 ».

X:indique que la teneur en substances dangereuses du composant dépasse les limites fixées par la norme
GB/T 26572 « Limites des substances a usage restreint dans les produits électriques et électroniques » et
de son «amendement n° 1», mais qu’ elle est conforme aux « exigences d’ exception pour [ application
de substances soumises a des restrictions dans le catalogue de gestion de la conformité ».

Remarque 1 : les assemblages de cartes de circuits imprimés comprennent les cartes de circuits imprimés et

leurs composants, tels que les résistances, les condensateurs, les circuits intégrés, les connecteurs, etc.

Remarque2:laduréed’ utilisation indiquée pour la protection de ' environnement est déterminée en

fonction des conditions normales d utilisation du produit (telles que la température et I humidité).
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Sicherheitsinformationen fiir Mainboards

Elektrische Sicherheit

- Trennen Sie das Netzteil stets vom Netz, bevor Sie das Mainboard installieren, entfernen
oder umpositionieren.

- Ziehen Sie alle Stromkabel ab, bevor Sie Komponenten (z. B. Laufwerke,
Erweiterungskarten) anschlieBen oder entfernen.

- Stellen Sie sicher, dass das System vollstandig ausgeschaltet und vom Stromnetz
getrennt ist, bevor Sie an Kabeln oder Anschlissen des Mainboards arbeiten.

- Verwenden Sie Steckdosenleisten oder Verlangerungskabel nur, wenn diese von einer
qualifizierten Elektrofachkraft zugelassen wurden — unsachgemafe Verwendung kann
die Erdung unterbrechen.

« Achten Sie darauf, dass Ihre Stromversorgung auf die richtige Spannung fiir Ihre Region
eingestellt ist. Wenn Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Energieversorger.

- Versuchen Sie niemals, ein defektes Netzteil selbst zu reparieren — wenden Sie sich an
eine qualifizierte Fachkraft oder Ihren Handler.

Betriebssicherheit

- Lesen Sie alle beiliegenden Handbuicher sorgféltig durch, bevor Sie das Mainboard
installieren oder Komponenten anschlieBen.

« Uberpriifen Sie vor dem Einschalten des Systems, ob alle Kabel korrekt angeschlossen
und unbeschéadigt sind. Wenn Sie Schaden feststellen, wenden Sie sich umgehend an
Ihren Handler.

- Halten Sie Metallgegenstdnde (z. B. Biroklammern, Schrauben, Heftklammern) von
den Anschliissen und Schaltkreisen des Mainboards fern, um Kurzschlisse zu
vermeiden.

« Schiitzen Sie das System vor Staub, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
Betreiben Sie es nur auf einer stabilen, trockenen Oberflache.

- Verwenden Sie das Mainboard nur in Umgebungen mit einer Umgebungstemperatur
zwischen 10 °C und 40 °C.

Batteriesicherheit (Knopfzelle/Miinzbatterie)

- Dieses Mainboard kann eine Knopfzellenbatterie des Typs CR2032 (3 V) verwenden.
Versuchen Sie nicht, diese aufzuladen oder auseinanderzunehmen.

- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemaf3 den 6rtlichen Vorschriften. Werfen Sie sie
nicht in den Hausmiill und verbrennen Sie sie nicht.

- Halten Sie Batterien — sowohl gebrauchte als auch neue — auBerhalb der Reichweite
von Kindern. Das Verschlucken oder Einfiihren in den Korper kann schwere
Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.

- Sollte eine Batterie verschluckt oder in den Korper eingefiihrt worden sein, suchen Sie
umgehend medizinische Hilfe auf oder kontaktieren Sie eine Giftnotrufzentrale.

WARNUNG: VERSCHLUCKUNGSGEFAHR
- Dieses Produkt enthalt eine Knopfzellen- oder Miinzbatterie. Das

Verschlucken kann bereits innerhalb von 2 Stunden zu schweren
inneren Verdtzungen fiihren und todlich sein.

- Halten Sie alle Batterien auBerhalb der Reichweite von Kindern.
@ Suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf, wenn eine Batterie

verschluckt oder in den Korper eingefiihrt wurde

*For versions of this Quick Installation Guide in other languages, please visit the product page at www.sapphiretech.com.



Schellinstallationsanleitung ¢ B650M-E

Chipsatz Chipsatz AMD® B650

CPU Unterstltzt AM5-Slotprozessoren

2 Steckplatze fir DDR5-Speicher

- Unterstitzt nur DDR5-Speicher

) - Bis zu 7400 MT/s (Ubertaktet)

Speicher Héchstkapazitat fiir Systemspeicher: 96GB

- Unterstutzt Zweikanal-Speichertechnologie

- Unterstiitzt EXPO-Speichermodule (Extended Profiles for
Overclocking) und XMP (Extreme Memory Profiles)

Erweit teckplitz 1 Steckplatz fir PCle 4.0 x16
rwelterungssteckplalze | { gteckplatz fiir PCle 4.0 x4

Audio High-Fidelity-Dekodierungs-Chip Realtek® ALC897 (unterstitzt bis zu 5.1 Kanale)
. . Netzwerkcontroller Realtek® RTL8125BG
Netzwerkfunktionalitat | _'ynterstiitzt kabelgebundene 2,5-Gigabyte-Netzwerke

1 DisplayPort-Schnittstelle
1 HDMI™-Schnittstelle

Hintere 6 Schnittstellen fur USB 2.0
E/A-Schnittstellen 2 Schnittstellen fir USB 3.2
1 LAN-Schnittstelle (RJ45)
3 Audiobuchsen
Vordere 1 Pin-Anschluss fiir USB 2.0, kann zu 2 Schnittstellen fiir USB 2.0 erweitert werden.

Erweiterungsschnitts 1 Pin-Anschluss fiir USB 3.2 Gen 1, kann zu 2 Schnittstellen fir USB 3.2 Gen 1 Typ
tellen fir USB A erweitert werden.

1 PCle 5.0 M.2, unterstitzt die Spezifikation 2280/2260
Storage 1 PCle 4.0 M.2, unterstitzt die Spezifikation 2280/2260
4 SATA 3.0 (6 Gbit/s)

1 Pin-Anschluss fir CPU-LUfter (CPU_FAN)

1 Pin-Anschluss flr eine Kihlwasserpumpe (AIO_PUMP)

3 Pin-AnschlUsse fiir die Systemlifter (CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3)
) 3 Pin-Anschliisse fiir 5-V-ARGB (5V_ARGB_1, 5V_ARGB_2, 5V_ARGB_3)
Onboard-Pin 1 Pin-Anschluss vorne fiir Audio (F_AUDIO)

1 Pin-Anschluss fiir Frontpanel (F_PANEL)

1 Jumper zum Léschen des CMOS-Speichers (CLR_CMOS)

1 Pin-Anschluss flr Lautsprecher (SPEAK)

1 Pin-Anschluss flr serielle Ports (COM)

Gelbe Anzeigeleuchte fiir DRAM
Rote Anzeigeleuchte fir CPU
Weille Anzeigeleuchte fir GPU
Griine Anzeigeleuchte fir BOOT

Debugging-Anzeigeleuchten

Grofle des Mainboards | 244mm x 235mm




CPU-Basis
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Achten Sie bei der Installation der CPU darauf, dass Sie dafiir den AM5-Steckplatz verwenden.
Bringen Sie die beiden Ausrichtungspunkte und die goldene Dreiecksanzeige am Rand der CPU und am Mainboard in
Ubereinstimmung und setzen Sie sie ein, um die CPU zu installieren.

AHinweise

« Bei einem Wechsel des Prozessors kann die Systemkonfiguration, bedingt durch die Architektur
des AM5-Prozessors, geléscht werden, und das BIOS wird auf die Werkseinstellung zuriickgesetzt.

« Schalten Sie bitte den Computer aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie
die CPU installieren oder entfernen.

» Bewahren Sie nach der Installation des Prozessors bitte die Schutzabdeckung der CPU auf.
Sapphire® verlangt, dass bei einer Riickgabe des Gerats an den Kundendienst die auf dem
Mainboard befestigte CPU-Basis mit einer Schutzabdeckung versehen wird.

* Achten Sie bei der Installation der CPU bitte darauf, dass der CPU-Kihler installiert und die
Temperaturleitpaste (oder der Phase-Change-Film) korrekt angebracht wird. Der CPU-K(hler ist
erforderlich, um eine Uberhitzung zu vermeiden und das System stabil zu halten.

« Zu hohe Temperaturen kénnen die CPU und das System ernsthaft beschadigen. Sorgen Sie dafir,
dass das verwendete CPU-Kiihlsystem zu jeder Zeit ordnungsgemaf arbeiten kann, um die CPU
vor Uberhitzung und Brand zu schiitzen.

« Wird die CPU nicht installiert, lassen Sie bitte die Schutzabdeckung auf der CPU-Basis, um diese
vor Beschadigungen zu schiitzen.

M.2-Erweiterungsschnittstellen

Installieren Sie das M.2-Modul an einer M.2-Schnittstelle.

1. Setzen Sie das M.2-Gerat in einem 30°-Winkel in die M.2-Schnittstelle ein und ziehen Sie die
hinteren Schrauben an.
2. Ziehen Sie die Schrauben hinter der M.2-Schnittstelle an.



Erweiterungssteckplatze PCI_E1...2
p PCIE4.0x 16 d:[j%

P PCIE40x4

A Hinweise

« Wenn Sie eine grofe und schwere Grafikkarte installieren, ist es erforderlich, einen
Hilfstrager zu verwenden, der diese Last tragt, um eine Verformung von Steckplatz und
Grafikkarte zu verhindern.

« Wenn Sie die Erweiterungskarte einsetzen oder entfernen wollen, fahren Sie bitte zuerst
den Computer herunter und schalten Sie ihn aus.

Erweiterungsschnittstellen SATA_1...4

ei SATA_1...4 handelt es sich um vier 6 Gbit/s schnelle serielle SATA-Schnittstellen.B An
jede Schnittstelle kann ein serielles SATA-Gerat angeschlossen werden.

SATA_1~4




Installation der Speichermodule

Kanal A Kanal B

DIMMAL DIMMA2

O Hinweise

« Die DIMM-Steckplatze dieses Mainboards besitzen jeweils nur an einem Ende eine Klemme.
Gehen Sie bei der Installation oder Entfernung des Speichermoduls vorsichtig vor, um
Beschadigungen am Steckplatz zu vermeiden.

* Um im Zweikanalmodus die Systemstabilitat sicherzustellen, missen die Speichermodule in der
Art, der Speichergréfie und der Speicherdichte tbereinstimmen.

« Im Falle einer Ubertaktung des Speichers héangen Stabilitdt und Kompatibilitat des
Speichermoduls von der installieten CPU und dem Geréat ab.

Treiberinstallation

Um einen Treiber zu finden, gehen Sie auf die offizielle Sapphire-Website
(https://www.sapphiretech.com) und suchen Sie nach dem Produktmodell. Den
entsprechenden Treiber finden Sie in der Liste fur den technischen Support; dort kénnen Sie
ihn dann herunterladen.

BIOS-Setup

e Rufen Sie das BIOS wie folgt auf: Wenn beim Computerstart oder neustart die Aufforderung
JPress DEL to run Setup” auf dem Bildschirm erscheint, driicken Sie auf die Taste ,Entf*, um
die Schnittstelle fiir das BIOS-Setup aufzurufen.

e Wenn Sie das BIOS-Setup-Programm aufrufen méchten, nachdem das System bereits
gestartet ist, driicken Sie auf die <RESET>-Taste am Gehause, um den Computer neu zu
starten, oder fahren Sie den Computer herunter und starten Sie ihn dann erneut. Wiederholen
Sie anschlieRend die vorstehend genannten Schritte, um das BIOS aufzurufen.

e Unter normalen Umsténden erfiillt das standardmaRige BIOS-Setup die
Benutzeranforderungen fiir die meisten Szenarien. Es wird empfohlen, die
Werkseinstellungen im BIOS-Setup nur zu andern, wenn es unbedingt notwendig ist.



Informationstabelle ,Bezeichnungen und Gehalt gefahrlicher Stoffe im Produkt

Bezeichnung und Gehalt gefahrlicher Stoffe

STl | A cmun et e e DR 0
POl g | © Py | (eey (PBDE) | (0BP) | (BBP) p(DtEhjSt (oigp)
Bauguppen 1 x | 0 | O | © 0 0 o o 0 0
Antenne X1 O O ) 0O O @) @) 0 @)
Metallbauteile | X | O O ) O O @) @) 0 @)
Wérmemodul | X | O O @) 0 0] @) @) 0 @)

Diese Tabelle wurde im Einklang mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt. Manche Komponenten
sind nicht in allen Produktmodellen enthalten.

0: Gibt an, dass der Gehalt an gefahrlichen Stoffen in der Komponente die in GB/T 26572 ,Anforderungen an
Konzentrationsgrenzen fiir bestimmte geféhrliche Stoffe in Elektro und Elektronikgerédtenund dessen
erstem Zusatz festgelegten Grenzwerte einhélt.

X: Gibt an, dass der Gehalt an gefahrlichen Stoffen in der Komponente die in GB/T 26572 ,,Anforderungen an

Konzentrationsgrenzen fiir bestimmte gefahrliche Stoffe in Elektro- und Elektronikgerdten®und dessen
erstem Zusatz festgelegten Grenzwerte zwar iiberschreitet, die , Exception Requirements for the
Application of Restricted Substances in the Compliance Management Catalogue“ aber einhalt.

Hinweis 1: Zu den Baugruppen der Platine gehdren gedruckte Schaltungen und ihre Bestandteile wie
Widerstande, Kondensatoren, integrierte Schaltkreise, Anschliisse usw.
Hinweis 2: Der angefiihrte Zeitraum, in dem das Gerat unter Umweltschutzaspekten sicher betrieben werden
kann, wurde unter {iblichen Einsatzbedingungen fiir das Produkt (wie z. B. Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
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festgelegt.




Informacién de seguridad para placas madre

Seguridad eléctrica

« Desconecte siempre la fuente de alimentacién antes de instalar, quitar o mover la
placa madre.

- Desconecte todos los cables de energia antes de conectar o retirar cualquier
componente (por ejemplo, discos, tarjetas de expansion).

« Asegurese de que el sistema esté completamente apagado y desconectado antes de
trabajar con cables o conectores de la placa madre.

- Use solo extensiones o regletas aprobadas por un electricista calificado; el uso
incorrecto puede afectar la conexién a tierra.

- Verifique que la fuente de alimentacion esté ajustada al voltaje correcto para su
region. Consulte a su proveedor de electricidad si tiene dudas.

« No intente reparar una fuente danada por su cuenta — contacte a un técnico
calificado o a su distribuidor.

Seguridad operativa

- Lea detenidamente todos los manuales incluidos antes de instalar la placa madre o
conectar componentes.

- Antes de encender el sistema, verifique que todos los cables estén bien conectados
y no presenten dafos. Si encuentra alguno, contacte de inmediato a su distribuidor.

- Mantenga objetos metalicos (como clips, tornillos, grapas) alejados de los
conectores y circuitos para evitar cortocircuitos.

- Proteja el sistema del polvo, la humedad y las temperaturas extremas. Uselo solo
sobre una superficie estable y seca.

- Use la placa madre solo en ambientes con temperaturas entre 10 °C'y 40 °C.

- Si encuentra problemas técnicos, consulte a un técnico calificado o contacte a su
distribuidor.

Seguridad de la bateria (boton/moneda)

« Esta placa madre puede utilizar una bateria tipo botén CR2032 de 3 V. No intente
cargarla ni desarmarla.

- Deseche las baterias usadas segun la normativa local. No las tire a la basura ni las
queme.

- Mantenga las baterias — usadas o nuevas — fuera del alcance de los nifios. Ingerirlas o
introducirlas en el cuerpo puede causar lesiones graves o la muerte.

- Si se ingiere una bateria o se introduce en el cuerpo, busque atencién médica
inmediata o contacte un centro de control de intoxicaciones.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE INGESTION

- Este producto contiene una bateria de botén o tipo moneda.
Ingerirla puede causar quemaduras internas graves en tan solo 2
horas y ser mortal.

@ » Mantenga todas las baterias fuera del alcance de los nifios. Busque
atencién médica de inmediato si se ingiere o introduce.

*For versions of this Quick Installation Guide in other languages, please visit the product page at www.sapphiretech.com.



Guia de instalacioén rapida

& BG650M-E

Conjunto de chips

Chipset AMD® B650

CPU

Soporta procesadores de ranura AM5

Memoria

2 ranuras de memoria DDRS

- Solo admite memoria DDR5

- Hasta 7400 MT/s (OC)

Capacidad maxima de memoria del sistema: 96GB

- Soporta tecnologia de memoria de doble canal

- Médulo de memoria compatible con perfiles ampliados para
overclocking (EXPO) y perfiles de memoria extrema (XMP)

Ranura extendida

1 ranura PCIE 4.0 x16
1 ranura PCIE 4.0 x4

Audio

Chip de descodificacion de alta fidelidad Realtek® ALC897 (admite hasta 5.1 canales)

Funcién de red

Controlador de red Realtek® RTL8125BG
- Admite red cableada 2,5 Gigabyte

Interfaz 10 trasera

1 interfaz DisplayPort
1 interfaz HDMI™

6 interfaces USB 2.0
2 interfaces USB 3.2
1 interfaz LAN (RJ45)
3 tomas de audio

Interfaz frontal USB
extendida

1 clavija USB 2.0 puede ampliar 2 interfaces USB 2.0
1 clavija USB 3.2 Gen 1 puede ampliar 2 interfaces USB 3.2 Gen 1 Tipo-A

Almacenamiento

1 PCIE 5.0 M.2 compatible con la especificacion 2280/2260
1 PCIE 4.0 M.2 compatible con la especificacion 2280/2260
4 SATA 3.0 6GB/s

Clavija de a bordo

1 clavija del ventilador de la CPU (CPU_FAN)

1 clavija de la bomba de refrigeracion por agua (AIO_PUMP)

3 clavijas de ventilador del sistema (CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3)
3 clavijas ARGB de 5V (5V_ARGB_1, 5V_ARGB_2, 5V_ARGB_3)

1 clavija de audio frontal (F_AUDIO)

1 clavija del panel frontal (F_PANEL)

1 puente de borrado CMOS (CLR_CMOS)

1 clavija de altavoz (SPEAK)

1 clavija de puerto serie (COM)

Luz indicadora de
depuracion

DRAM luz indicadora amarilla
CPU luz indicadora roja

GPU luz indicadora blanca
BOOT luz indicadora verde

Tamaiio de la placa base

244mm x 235mm




Base de CPU

<®
©

Cuando instale la CPU, asegurese de que utiliza la ranura AM5;
Alinee los dos puntos de alineacion y un indicador triangular dorado en el borde de la CPU y la placa base e insértelos para su instalacion.

DAviso

* Al cambiar el procesador, debido a la arquitectura del procesador AM5, la configuracion del sistema
puede borrarse y la BIOS se restablece a los valores predeterminados.

* Antes de instalar o extraer la CPU, apague la alimentacion y desenchufe el cable de alimentacién de la
toma.

« Conserve la cubierta protectora de la CPU después de instalar el procesador. Sapphire® exige que se
coloque una cubierta protectora en la base de la CPU unida a la placa base cuando se devuelva al
servicio posventa.

* Cuando instale la CPU, asegurese de que el radiador de la CPU esta instalado y de que la grasa
térmica (o pelicula de cambio de fase) esta aplicada correctamente. El radiador de la CPU es necesario
para evitar el sobrecalentamiento y mantener la estabilidad del sistema.

» Una temperatura excesiva puede dafar seriamente la CPU y el sistema. Por favor, asegurese de que el
sistema de refrigeracion de la CPU utilizado puede funcionar siempre correctamente para proteger la
CPU de sobrecalentamientos y quemaduras.

+ Sila CPU no esta instalada, cubra la tapa protectora de la base de la CPU para evitar dafios en la base.

Interfaz extendida M.2

Instale el médulo M.2 en la interfaz M.2

1. Inserte el dispositivo M.2 en la interfaz M.2 en un angulo de 30 grados y apriete los tornillos de la
parte posterior
2. Apriete los tornillos detras de la interfaz M.2

3V



Ranura extendida PCI_E1~2

p PCIE4.0x 16 d:Ij%%

P PCIE40x4 d

A Aviso

« Si instala una tarjeta grafica grande y pesada, debera utilizar una herramienta auxiliar de soporte de
carga para soportar su peso y evitar que la ranura y la PCB de la tarjeta gréfica se deformen.
» Cuando afada o retire la tarjeta extendida, por favor, apague y desconecte primero la alimentacion.

Interfaz extendida SATA_1~4

SATA_1~4 son cuatro interfaces serie SATA 6Gb/s. Cada interfaz puede conectar un
dispositivo SATA serie.

SATA_1~4




Instalacion del médulo de memoria

Canal A

DIMMAL  DIMMA2

A Aviso

* La ranura DIMM de esta placa base solo tiene clip de oreja de un solo lado. Tenga cuidado al
instalar o extraer el médulo de memoria para evitar dafios en la ranura.

* Para garantizar la estabilidad del sistema en modo de doble canal, los médulos de memoria
deben ser del mismo tipo, cantidad y densidad.

» Cuando la memoria se somete a overclocking, la estabilidad y la compatibilidad del médulo de
memoria dependen de la CPU y del dispositivo instalados.

Instalacion del controlador

Puede visitar el sitio web oficial de Sapphire (https://www.sapphiretech.com), buscar el
modelo del producto y encontrar el controlador correspondiente en la lista de soporte
técnico para su descarga.

Configuracién de la BIOS

e Entre en la BIOS: Cuando aparezca en pantalla el mensaje "Press DEL to run Setup” (Pulse
SUPR para ejecutar la configuracién) durante el proceso de arranque o reinicio de la
computadora, pulse la tecla <Supr> para entrar en la interfaz de configuracion de la BIOS.

e Si el sistema ya se ha iniciado pero aun desea entrar en el programa de configuracion de la
BIOS, pulse la tecla <RESET> del chasis para reiniciar la computadora o apague la

computadora y reiniciela a continuacion, y repita los pasos anteriores para entrar en la BIOS.
e En circunstancias normales, la configuracion predeterminada del programa de la BIOS puede

satisfacer los requisitos de uso de la mayoria de situaciones. Se recomienda no cambiar la
configuracion por defecto de la BIOS a menos que sea necesario.



Tabla informativa del nombre de la sustancia peligrosa y su contenido en el producto

Nombre y contenido de sustancias peligrosas

Nombre de , | Cromo | Bifenios  |Eteres difenicos| Ftalato de [Butibenciftal| Ftalato de di |Disobuifa

pieza PlomoMercurio| Cadmio |eyaviente| polibromados | polbromados | dbutio | ato | (2-etihexio) | lato
(Po) | Hg) | (Cd) |"cqvy) | (PBB) (PBDE) | (DBP) | (BBP) | (DEHP) | (DIBP)

Montaje de

circuitos impresos X O o O O O o O O 0

Antena X (@) O O (@] (@] (e} (@] (@] (@]

Piezas

estructurales X O O O (6] (6] O (@] (@] (@]

metalicas

Modulo térmico | X 0 (0] (@] 0 0] (0] (0] O O

Esta tabla se ha elaborado de acuerdo con las disposiciones de la norma SJ/T 11364; es posible que algunos
modelos de producto no contengan determinados componentes de la tabla.

O: indica que el contenido de sustancias peligrosas del componente cumple los requisitos de limites de GB/T
26572 "Limites de sustancias restringidas en productos eléctricos y electronicos” y su "Enmienda n.® 1".

X: indica que el contenido de sustancias peligrosas del componente supera los requisitos de limite de GB/T
26572 "Limites de sustancias restringidas en productos eléctricos y electrénicos" y su "Enmienda n.° 1", pero
cumple los "Requisitos de excepcion para la aplicacion de sustancias restringidas en el catalogo de gestion de
conformidad".

Nota 1: los conjuntos de placas de circuitos incluyen las placas de circuitos impresos y sus componentes
constituyentes, como resistencias, condensadores, circuitos integrados, conectores, efc.

Nota 2: la marca de periodo de uso de proteccién medioambiental citada se determina en funcién de las
condiciones normales de funcionamiento del producto (como la temperatura y la humedad).




Informazioni di Sicurezza per Schede Madri

Sicurezza Elettrica

« Scollega sempre |'alimentazione dalla presa prima di installare, rimuovere o
spostare la scheda madre.

« Scollega tutti i cavi di alimentazione prima di collegare o scollegare componenti
(es. dischi, schede di espansione).

- Assicurati che il sistema sia completamente spento e scollegato prima di
intervenire su cavi o connettori della scheda madre.

- Usa solo ciabatte elettriche o prolunghe approvate da un elettricista qualificato; un
uso improprio pud compromettere la messa a terra.

- Verifica che l'alimentatore sia impostato sulla tensione corretta per la tua area
geografica. Se non sei sicuro, contatta il tuo fornitore di energia.

+ Non tentare di riparare un alimentatore danneggiato — contatta un tecnico
qualificato o il tuo rivenditore.

Sicurezza Operativa

- Leggi attentamente tutti i manuali forniti prima di installare la scheda madre o
collegare componenti.

- Prima di accendere il sistema, controlla che tutti i cavi siano correttamente
collegati e non danneggiati. In caso di danni, contatta subito il rivenditore.

- Tieni oggetti metallici (es. graffette, viti, punti metallici) lontani dai connettori e
dai circuiti della scheda madre per evitare cortocircuiti.

« Proteggi il sistema da polvere, umidita e temperature estreme. Usalo solo su una
superficie stabile e asciutta.

- Utilizza la scheda madre solo in ambienti con temperatura tra 10°C e 40°C.
« Se riscontri problemi tecnici, contatta un tecnico qualificato o il rivenditore.

Sicurezza della Batteria (Pila a Bottone / Pila a Moneta)

- Questa scheda madre puo utilizzare una batteria a bottone CR2032 da 3V. Non
tentare di caricarla o smontarla.

- Smaltisci le batterie usate secondo le normative locali. Non gettarle nei rifiuti
domestici né incenerirle.

- Tieni tutte le batterie — nuove o usate — fuori dalla portata dei bambini.
Lingestione o l'inserimento nel corpo puo causare gravi lesioni o morte.

- Se una batteria viene ingerita o inserita nel corpo, cerca immediatamente
assistenza medica o contatta un centro antiveleni.

ATTENZIONE: PERICOLO DI INGESTIONE

- Questo prodotto contiene una pila a bottone o a moneta.

Lingestione puo causare gravi ustioni interne in sole 2 ore
e puo essere fatale.

- Tieni tutte le batterie fuori dalla portata dei bambini.
@ In caso di sospetta ingestione o inserimento, richiedi

immediata assistenza medica.

*For versions of this Quick Installation Guide in other languages, please visit the product page at www.sapphiretech.com.



Guida rapida di installazione ¢ B650M-E

Chipset Chipset AMD® B650

CPU Supporta processori con slot AM5

2 slot di memoria DDR5

- Supporta solo la memoria DDR5

. - Fino a 7400 MT/s (OC)

Memoria Capacitd massima della memoria di sistema: 96GB

- Supporta la tecnologia di memoria a doppio canale

- Supporta il modulo di memoria EXPO (Extended Profiles for
Overclocking) e i profili di memoria XMP (Extreme Memory Profiles)

1 slot PCIE 4.0 x16

Slot esteso 1 slot PCIE 4.0 x4

Audio Chip di decodifica ad alta fedelta Realtek® ALC897 (supporta fino a 5.1 canali)
. . Controller di rete Realtek® RTL8125BG

Funzione di rete - Supporta la rete cablata a 2.5 Gigabyte

1 interfaccia DisplayPort
1 interfaccia HDMI™
. . 6 interfacce USB 2.0
Interfaccia 10 posteriore | 5 interfacce USB 3.2

1 interfaccia LAN (RJ45)

3 jack audio

Interfaccia estesa 1 pin USB 2.0 puo espandere 2 interfacce USB 2.0

USB anteriore 1 pin USB 3.2 Gen 1 pud espandere 2 interfacce USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
1 PCIE 5.0 M.2 supporta le specifiche 2280/2260

Magazzino 1 PCIE 4.0 M.2 supporta le specifiche 2280/2260

4 SATA 3.0 da 6 GB/s

1 pin della ventola della CPU (CPU_FAN)

1 pin della pompa di raffreddamento ad acqua (AIO_PUMP)

3 pin della ventola di sistema (CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3)
. . 3 pin ARGB a5V (5V_ARGB_1, 5V_ARGB_2, 5V_ARGB_3)

Pin forniti 1 pin audio anteriore (F_AUDIO)

1 pin del pannello frontale (F_PANEL)

1 jumper di cancellazione CMOS (CLR_CMOS)

1 pin dell'altoparlante (SPEAK)

1 pin della porta seriale (COM)

Spia gialla DRAM
Spia rossa CPU

Spia di debug Spia bianca GPU
Spia verde BOOT
Dimensioni della 244mm x 235mm

scheda madre




Base della CPU

Quando si installa la CPU, accertarsi che la CPU utilizzi lo slot AM5.
Far corrispondere i due punti di allineamento e un indicatore a triangolo dorato che si trova sul bordo della CPU e della scheda
madre e inserirli in sede per l'installazione.

AMNotifica

* Quando si cambia il processore, a causa dell'architettura del processore AMS5, la configurazione del
sistema pud essere cancellata e il BIOS puo essere ripristinato ai valori predefiniti.

* Prima di installare o rimuovere la CPU, spegnere I'alimentazione e scollegare il cavo di
alimentazione dalla presa.

* Dopo aver installato il processore, conservare il coperchio protettivo della CPU. Sapphire® richiede
che sulla base della CPU fissata alla scheda madre sia presente una copertura protettiva quando
questa viene restituita ai servizi post-vendita.

* Quando si installa la CPU, accertarsi che il radiatore della CPU sia installato e che la pasta termica
(o la pellicola a cambiamento di fase) sia applicata correttamente. Il radiatore della CPU &
necessario per evitare il surriscaldamento e mantenere la stabilita del sistema.

» Una temperatura eccessiva pud danneggiare seriamente la CPU e il sistema. Assicurarsi che il
sistema di raffreddamento della CPU utilizzato possa sempre funzionare correttamente per
proteggere la CPU dal surriscaldamento e dalla combustione.

+ Se la CPU non ¢ installata, coprire il coperchio di protezione della base della CPU per evitare di
danneggiarla.

Interfaccia estesa M.2

Installare il modulo M.2 nell'interfaccia M.2

1. Inserire il dispositivo M.2 nell'interfaccia M.2 con un angolo di 30 gradi e serrare le viti nella
parte posteriore
2. Serrare le viti dietro l'interfaccia M.2

3V



Slot esteso PCI_E1~2

p PCIE 4.0 x 16 rC[j%

P PCIE40x4 d

& Notifica
» Se si installa una scheda grafica grande e pesante, & necessario utilizzare uno strumento ausiliario

di supporto del carico per sostenerne il peso ed evitare che lo slot e la scheda a circuiti stampati
della scheda grafica si deformino.

» Quando si decide di aggiungere o rimuovere la scheda estesa, per prima cosa spegnere
I'alimentazione.

Interfaccia estesa SATA_1~4

I nome SATA_1~4 definisce quattro interfacce seriali SATA da 6 Gb/s. Ogni interfaccia pud
collegare un dispositivo SATA seriale.

SATA_1~4




Installazione del modulo di memoria

Canale B

DIMMAL  DIMMA2

O Notifica

* Lo slot DIMM di questa scheda madre € dotato solo di una clip a L a lato singolo. Fare attenzione
quando si installa o si rimuove il modulo di memoria per evitare di danneggiare lo slot.

* Per garantire la stabilita del sistema in modalita a doppio canale, i moduli di memoria devono
essere dello stesso tipo, quantita e densita.

» Quando la memoria viene overcloccata, la stabilita e la compatibilita del modulo di memoria
dipendono dalla CPU e dal dispositivo installato.

Installazione del driver

Si puo visitare il sito ufficiale di Sapphire (https://www.sapphiretech.com), cercare il
modello del prodotto e trovare il driver corrispondente nell'elenco del supporto tecnico per
il download.

Impostazione del BIOS

e Accedere al BIOS: quando sullo schermo appare il messaggio "Press DEL to run Setup”
(Premere il tasto DEL per eseguire I'impostazione) durante I'avvio o il riavvio del computer,
premere il tasto <Delete> per accedere all'interfaccia di setup del BIOS.

e Se il sistema é gia stato avviato, ma si desidera comunque accedere al programma di
impostazione del BIOS, premere il tasto <RESET> sullo chassis per riavviare il computer o
spegnere il computer e riavviarlo, quindi ripetere i passaggi precedenti per accedere al BIOS.

e In circostanze normali, Iimpostazione predefinita del programma BIOS pud soddisfare i requisiti
di utilizzo della maggior parte degli scenari. Si consiglia di non modificare I'impostazione
predefinita del BIOS a meno che non sia necessario.



Tabella informativa del nome e contenuto delle sostanza pericolose nel prodotto

Nome e contenuto delle sostanze pericolose

Nor’t“e della S — | Cromo | Bifenii | Eteribifenili |Dibutiftal b';t:ﬁfgo Di-2- | Disobuf
pare fombo|Mercurio| Cadmio esavalente | polibromurati| polibromurati| ato butilico efilesilftalato | talato

P | (o) | @) | cqvy) | (PBB) | (PBDE) | (DBP) ©Bp) | (OEP) | (DEP)
Assemblaggio del
circuito stampato X O o O O O o O O O
Antenna X O (0] O O O (0] O O O
partistitirall \ x 1 o | 0 | © 0 0 0 0 0 0
Modulo termico | X (@) (@) (@] (@] (@] (@] (@] O @]

Questa tabella € stata compilata in conformita alle disposizioni della SJ/T 11364; alcuni modelli di prodotto
potrebbero non contenere alcuni componenti della tabella.

O: indica che il contenuto di sostanze pericolose del componente & conforme ai requisiti limite di GB/T 26572
"Limiti alle sostanze proibite nei prodotti elettrici ed elettronici” e la relativa "Modifica n. 1".

X: indica che il contenuto di sostanze pericolose del componente supera i requisiti limite di GB/T 26572 "Limiti alle
sostanze proibite nei prodotti elettrici ed elettronici" e la relativa "Modifica n. 1", ma & conforme ai "Requisiti di
eccezione per I'applicazione delle sostanze limitate nel catalogo di gestione della conformita”.

Nota 1: gli assemblaggi di schede circuitali includono le schede a circuito stampato e i loro componenti, come
resistenze, condensatori, circuiti integrati, connettori, ecc.

Nota 2: il marchio del periodo di utilizzo della protezione ambientale citato € determinato in base alle normali
condizioni di funzionamento del prodotto (come temperatura e umidita).




Anakartlar icin Giivenlik Bilgisi

Elektrik Giivenligi

« Anakarti yiklemeden, ¢cikarmadan veya yerini degistirmeden 6nce mutlaka giic
kaynagini prizden cikarin.

« Herhangi bir bileseni (6r. diskler, genisleme kartlari) takmadan veya ¢ikarmadan 6nce
tlm gu¢ kablolarinin fisini ¢ekin.

- Anakart kablolari veya konektorleriyle calismadan dnce sistemin tamamen kapali ve
fisinin ¢ekilmis oldugundan emin olun.

- Uzatma kablosu veya priz adaptori kullanmadan 6nce mutlaka kalifiye bir elektrikgi
tarafindan onay alin; yanhs kullanim topraklamayi bozabilir.

« Gl¢ kaynaginizin, bulundugunuz bélgenin voltajina uygun ayarlandigindan emin olun.
Emin degilseniz elektrik saglayiciniza danisin.

« Hasarli bir gli¢ kaynagini kendiniz tamir etmeye calismayin — bir teknisyen ya da
saticinizla iletisime gegin.

Calisma Giivenligi

- Anakarti kurmadan veya bilesenleri baglamadan 6nce birlikte gelen tiim kilavuzlari
dikkatlice okuyun.

- Sistemi calistirmadan 6nce tim kablolarin diizgiin baglandigindan ve zarar
gormediginden emin olun. Herhangi bir hasar tespit ederseniz, saticinizla hemen
iletisime gecin.

« Kablo baglanti noktalarina veya devrelere yakin temasi 6nlemek icin atas, vida, zimba
teli gibi metal nesneleri uzak tutun.

- Sistemi toz, nem ve asiri sicakliklardan koruyun. Sadece kuru, sabit bir ylizeyde calistirin.
« Anakarti yalnizca ortam sicakligi 10 °Ciile 40 °C arasinda olan yerlerde kullanin.

- Teknik bir sorunla karsilasirsaniz, kalifiye bir teknik elemanla iletisime gecin veya
saticiniza bagvurun.

Pil Giivenligi (Diigme/Giimiis Pil)

- Bu anakart bir CR2032 3[XlV diigme pil kullanabilir. Peki sarj etmeye veya sokmeye
calismayin.

« Kullanilmis pilleri yerel diizenlemelere gore atin. Cop kutusuna atmayin veya yakmayin.

« Yeni veya kullaniimis pilleri cocuklardan uzak tutun. Yutulmasi veya viicuda sokulmasi
ciddi yaralanma veya 6lime neden olabilir.

« Pil yutulursa veya viicuda sokulursa, acilen tibbi miidahale arayin veya zehir kontrol
merkeziyle iletisime gecin.

UYARI: YUTMA TEHLIKESI

« Bu Urlin bir digme veya madeni pil icerir. Yutulmasi durumunda
2 saat icinde ciddi i¢ yaniklara ve 6lime yol acabilir.

-« Tum pilleri cocuklarin erisemeyecegdi yerlerde saklayin.
@ Yutulduysa derhal tibbi yardim alin.

*For versions of this Quick Installation Guide in other languages, please visit the product page at www.sapphiretech.com.



Hizli Kurulum Kilavuzu & B650M-E

Yonga seti AMD® B650 yonga seti

CPU AMS5 yuvali islemcileri destekler

2 x DDRS5 bellek yuvasi

- Yalnizca DDRS5 bellegi destekler
- 7400 MT/s (OC) hizlara kadar

Bellek Maksimum sistem bellek kapasitesi: 96GB
- Cift kanal bellek teknolojisini destekler
- Overclocking igin Genisletilmis Profiller (EXPO) bellek moduli ve
Extreme Memory Profiles (XMP) destegi sunar
e 1 PCIE 4.0 x16 yuva
Genisletiimis yuva 1 PCIE 4.0 x4 yuva
Ses Realtek® ALC897 yiiksek kaliteli kod ¢ozme yongasi (5.1 kanala kadar destekler)
o Realtek® RTL8125BG ag denetleyicisi
Ag islevi - 2.5 Gigabit Kablolu Ag
1 DisplayPort araytizt
1 HDMI™ aray(z
- 6 USB 2.0 arayizi
Arka |0 arayizii 2 USB 3.2 arayiizl
1 LAN (RJ45) araylizi
3 ses jaki
On USB 1 USB 2.0 pini 2 USB 2.0 arayizini genisletebilir
genigletiimis arayiz 1 USB 3.2 Gen 1 pini 2 USB 3.2 Gen 1 Tip-A araylziinu genigletebilir

1 PCIE 5.0 M.2 2280/2260 spesifikasyonunu destekler
Depolama 1 PCIE 4.0 M.2 2280/2260 spesifikasyonunu destekler
4 SATA 3.0 6GB/s

1 CPU fani pini (CPU_FAN)

1 su sogutma pompasi pini (AIO_PUMP)

3 sistem fani pini (CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3)
o 3 5V ARGB pini (5V_ARGB_1, 5V_ARGB_2, 5V_ARGB_3)
Yerlesik pinler 1 6n ses pini (F_AUDIO)

1 6n panel pini (F_PANEL)

1 clear CMOS jumper (CLR_CMOS)

1 hoparlér pini (SPEAK)

1 seri port pini (COM)

DRAM sari gosterge 15131

Hata ayiklama CPU kirmizi gosterge 15131
gosterge Isigi GPU beyaz gosterge 15191
BOOT yesil gésterge 15191

Anakart boyutu 244mm x 235mm




CPU Tabani

<P

© —— O}

CPU'yu takarken litfen islemcinizin AM5 yuvasini kullandigindan emin olun;
CPU ve anakart tizerindeki iki hizalama noktasi ile altin renkli liggen isaretini kenarlarda hizalayin ve kurulumu yapmak igin
dikkatlice yerlestirin.

& Not

« Islemci degistirilirken AM5 iglemcinin mimarisi nedeniyle sistem konfigiirasyonu silinebilir ve
BIOS varsayilan degerlere sifirlanabilir.

» CPU’yu takmadan veya gikarmadan dnce litfen cihazin giiclini kapatin ve gig kablosunu
prizden gikarin.

« Islemciyi taktiktan sonra liitfen CPU koruyucu kapagini saklayin. Sapphire® driiniin Satis
Sonrasl Servise iadesi durumunda, anakarta bagh CPU tabani (izerinde bir koruyucu kapagin
bulunmasini sart kosar.

» CPU'yu takarken, lttfen CPU sodutucusunun dogru sekilde monte edildiginden ve termal gres
(veya faz degisim filmi) uygulandigindan emin olun. CPU sogutucusu asiri isinmayi énlemek ve
sistem kararliigini saglamak igin gereklidir.

* Asiri sicaklik, CPU’ya ve sisteme ciddi sekilde zarar verebilir. CPU'yu asiri iIsinmadan ve
yanmadan korumak icin lttfen kullanilan CPU sogutma sisteminin her zaman diizgiin

calistigindan emin olun.
» CPU takili degilse, tabanin zarar gérmesini 6nlemek icin CPU tabanindaki CPU tabani koruyucu

kapagini kapatin.

M.2 Genigletilmis Arayuz

M.2 modiiliinii M.2 arayiiziine takin.

1. M.2 aygitini M.2 yuvasina 30 derecelik bir agiyla yerlestirin ve arka kisimdaki vidalari sikin.
2. M.2 arayiziinin arkasindaki vidalari sikin.

o

=3



PCl_E1~2 Genisletilmis Yuva

p PCIE 4.0 x 16 4:[j%

P PCIE40x4 d

A Not

« Blyuk ve agir bir grafik karti takacaksaniz, yuvanin ve grafik karti PCB kartinin deforme olmasini
onlemek igin agirhgini desteklemek izere yardimci bir ylik tagima braketi aleti kullanmaniz gerekir.
« Genisletme kartini takarken veya cgikarirken liitfen 6nce sistemi kapatin ve glici kesin.

SATA_1~4 Genisletilmis Arayuz

SATA_1~4 dort adet seri SATA 6Gb/s araylzdir. Her arayiiz bir seri SATA aygitini
baglayabilir.

SATA_1~4




Bellek Modulu Kurulumu

Kanal A Kanal B

DIMMA1 DIMMA2

A Not

» Bu anakartin DIMM yuvasi sadece tek tarafli kulak klipsi igerir. Yuvaya zarar vermemek igin bellek
modliini takarken veya cikarirken dikkatli olun.
« Cift kanal modunda sistem kararliligini saglamak igin bellek moddlleri ayni tur, miktar ve

yogunlukta olmalidir.
« Bellek hiz agirtildiginda, bellek modulinin kararlihgi ve uyumlulugu kurulu CPU ve aygita baglidir.

Surucu Kurulumu

Sapphire resmi web sitesini (https://www.sapphiretech.com) ziyaret edebilir, Griin modelini
arayabilir ve indirmek Uzere teknik destek listesinden ilgili surticliyl bulabilirsiniz.

BIOS Kurulumu

e BIOS yazilimina girin: Bilgisayar agilirken veya yeniden baslatilirken ekranda "Kurulumu
baslatmak igin DEL tusuna basin" mesaji gériindigiinde, BIOS kurulum arayuziine girmek igin
<Delete> tusuna basin.

e Sistem zaten calisiyorsa ancak yine de BIOS kurulum programina girmek istiyorsaniz, kasadaki
<RESET> tusuna basarak bilgisayari yeniden baslatin veya kapatip tekrar agin ve yukaridaki
adimlari tekrarlayarak BIOS yazilimina girin.

e Normal sartlarda, varsayilan BIOS programi kurulumu ¢ogu kullanim senaryosunun
gereksinimlerini karsilar. Gerekli olmadikga varsayilan BIOS kurulumunu degistirmemeniz 6nerilir.



Uriindeki Tehlikeli Madde Adi ve igerigine iliskin Bilgi Tablosu

Tehlikeli maddelerin adi ve igerigi
Po | Ho) | (©d | ) | (PBB) | (PBDE) | (DBP) | (BBP) (E‘?E';’L) (DIBPY
Devre karti montajl | X @] (@] @] O (@] (0] O O (@)
Anten X | O @) O (0] (0] O O (@] O
ot x| ol ol o 0 0 o| o 0 o)
s X| o] o] o 0 0 o| o o) o)

Bu tablo SJ/T 11364 hiikiimlerine uygun olarak derlenmistir. Bazi tirin modelleri tabloda yer alan belirli bilesenleri

icermeyebilir.

O: Bilesenin tehlikeli madde igeriginin, GB/T 26572 "Elektrikli ve Elektronik Uriinlerde Kisitianmig Maddelerin
Sinirlan" standardi ve ilgili “1 No'lu Degisiklik” sinir gerekliliklerine uygun oldugunu gosterir.

X: Bilegenin tehlikeli madde igeriginin, GB/T 26572 "Elektrikli ve Elektronik Uriinlerde Kisitlanmig Maddelerin
Sinifan" standardi ve ilgili “1 No'lu Degisiklik” sinir gerekliliklerini astigini, ancak “Uygunluk Y&netimi
Katalogunda Kisitianmig Maddelerin Uygulanmasina lligkin Istisna Gereklilikleri” ile uyumlu oldugunu gésterir.

Not 1: Devre karti montajlari, baskili devre kartlarini ve bunlarin direngler, kapasitorler, entegre devreler,
konnektorler vb. gibi bilesenlerini igerir.
Not 2: Belirtilen cevre koruma kullanim siiresi igareti, triiniin normal galisma kosullarina (sicaklik ve nem gibi)

gore belirlenir.
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Fyv Tty h AMD® B650F v T4 b

CPU AM5Z O k Aty —%HR—
DDR5XE— XA kX2
-DDR5 4 E!—DIHR— b

XEY - & K7400 MT/s (OC)
VAT L AT = DERARE: 96G
-TAT VTR RIV A — &1T17é*7‘/\—|~ X
-F—N\—oOvoBIE a7 74 )L (EXPO) X E— EVa1—ILET IR

F)—L XEU—TO774)L (XMP) EH R—b
" PCIE 4.0 x16 20 kX 1
HRSRA DY PCIE 4.0 x4 AW kX 1
F—TaF Realtek® ALCI7/\A 774 7T A—T4 7 FvT B&ARSNF v XIVAEYR—F)

v hT—TikkE

Realtek® RTL8125BG% v k7 —% I~/ hO—5—
S25FANA MERRY T =SB R—h

HEIOA>42—7

I—R

DlsR/'aTxPort/f\/Q—?I—XX]
AR—TT—AX1
USB2.01>2—T1—A X6
USB 324 RA—TJ1—AX2
LAN (RJ45)’(/’5" T1—AX]1
F—T4F JvyI X3

AIEUSBYARR A > 2 —
TJ1—RA

USB 20" X 1, USB 2.0 2 — 7T — A X 2| HEIEATAE
USB3.2Gen TE> X 1,USB 3.2 Gen 1 Type-A- 22— T—RA X 2Hh3R

A=

2280/22601+ 4% R— I BPCIE5.0 M2 X1
2280/22601tAx% H R— b I BPCIE4.0 M.2 X1
SATA 3.0 6GB/s x4

FUR—F EY

CPUZ7> >/ X1 (CPU_FAN)

AR TE> X1 (AIO_PUMP)

AT 77> B X3({CHA_FANT, CHA_FAN2, CHA_FAN3)
5V ARGBE> X3 (5V_ARGB_1,5V_ ARGB_2.5V_ARGB_3)
BIEA—7 7 X1 (F_ AUDIO)

EIEIA I A2 (F_PANEL)

CMOSZ)77 T+ >/ )\—X1(CLR_CMOS)

AE—#H— > X1 (SPEAK)

271V R—k E>X1(COM)

7Ny R

DRAME B8 £ 74T
CPUFREBRTAT
GPUBEBZRTAT
BOOTHREBRTAT

Y —R—RE

244mm x 235mm
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